
翻盖 下接 H1.2 带焊片

FPC

间距:0.5MM
翻盖下接

电镀:

MT:雾锡

塑胶材质:
E:PA9T
F:LCP

包装方式

T：管装

R：卷装

高度:1.2MM

PIN数:
004:4PIN
005:5PIN
.....
060:60PIN

卧贴

流水号

Ω

Ω






